Cneuudmkaumja npeameTa 3a KbUry NpegmeTa

Ctyaujcku nporpam

EnekTpoTexHuka 1 padyyHapcTBO

M36opHO nogpyyje (moayn)

EJ'IeKTpOHCKe KOMMOHEHTE N MUKPOCUCTEMMU

Bpcta 1 HUBoO ctyamja

OcHoBHe akafieMcke cTtyanje

HasuB npeamera

[pojekToBawe MaTepujana 3a enekTpoHUKY

HacTtaBHUK (3a npeaaBama)

MayHoBuh B. BecHa, Newwmnh M. BurbaHa

HacTaBHuK/capagHuK (3a Bex6e)

‘hophesuh [1. Munow

HacrtaBHuk/capagHuk (3a JOH) hophesuh . Munow
Bpoj ECINB 5|CraTyc npeamera (o6aBesHn/uz6opHm)  [M1360pHn
Ycnos
Uvrs YnosHaBare ca NpuHUMNUMa NporHo3e CBOjCTBa MaTepujana ca nocebHUM OCBPTOM Ha MPOjeKTOBaH-e
npeamera  |u gobujare matepujana 3a enekTpoHVKyY ca yHanpes 3agaTum CBOjCTBUMA.

OenapaBare OCHOBHOM LLEMOM NMPOrHO3€e CBOjCTaBa MaTepujana, MOYEB of CTPYKTYpe Matepujana,
Ucxopn 3axTeBMMa ernekTPoHUKe o ogrosapajyhe TexHonorunje. JJoBorbHO TEOPUjCKOT 1 NPaKTUYHOT 3Hawa Aa
npeameTa |ce UCNpPOjeKTyje maTepujan 3agaTux kKapakTepucTmka .

Capgpkaj npegmeTta

Teopwujcka
HacTaBa

OCHOBHM NpMHLMNKN NPOrHO3€e CBOjcTaBa MaTtepujana (Besa nsmehy CTpykType, CBojcTaBa-ocobmHa u
TexHonorunje matepujana). NporHosa ceojcTaBa, n3bop 1 NpojekToBare MaTepujana 3a eneKkTPOHUKY.
base nogaTaka enekTpoHckux Mmatepujana. OCHOBHU M KOHCTPYKLMOHM MaTepujanu 3a
enekTpoHuky.MaTepujanm 3a mukpocucteme. NporHosa n NpojekToBake MeTanHnx, Kepammykmnx u
nonnuMmepHux matepuvjana. lNpojekToBarwbe HEKPUCTANHMUX N OpraHcknx maTepujana. KomnosutHu
mMaTepujanu. CynepnpoBOgHM, CynepMarHeTHU, NONynPOBOAHMNYKM, ONTOENEKTPOHCKM U NNe30
HaHomaTtepujanu

TTpakTuiHa
HacTaBa
(BexoGe,
OOH,
CTYAMUjCKM
UCTpaxuBa-
YKK pag)

Hun3 BexOu koje 6u npeacTaBrbane CBOjeBPCHY Nprka3s CBojcTaBa, CTPYKTYpPe U TeXHooruja
HajkopuwheHujux MmaTepujana y enekTpoHULM U MUKPOENEKTPOHULIN
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Bpoj yacoBa akTUBHe HacTaBe HeferbHO TOKOM ceMecTpa/TpumecTpa/rogvuHe
NMpenaBawa |Bex6e AOH CTyamjckn uctpaxmBadku pajg OcTanu YyacoBum
2 2 1 0 0
MeTone KnacuuyHa npenaBama, Bexbe, nabopaTtopujcke Bexbe, KOHCynTaLmje, ycMeHa nanararwa npojekara
nsBohemwa
HacTaBe

OueHa 3Hawa (MakcumanHu 6poj noeHa 100)

MNpeancnutHe obaBe3e |noeHa 3aBpLUHA UCNUT noeHa
aKTUBHOCT Y TOKY

npeaasama 15 NMUCMEHU UCNUT 25
npakrtMyHa HacTtaBa 15 YCMEHU UCnuTt 25
KOJNTOKBUjyMU

ceMuHapu 20
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